NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60326-11
STAN DARD Premiére édition

First edition
1991-02

Cartes imprimées

Onziéme partie:
Spécification pour carte
flexorigides.ave

hes

ough connections

Numeéro de référence
Reference number
CEIIEC 60326-11: 1991



https://iecnorm.com/api/?name=fdf380cc400ef19fafa6ea5a2d1c6999

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validité de la présente publication

Le contenpu technique des publications de la CEI est
constamnjent revu par fa CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de[la technique.

ignements relatifs & la date de reconfir-
la publication sont disponibles dans le

is kept
ring that

irmation
gue.

echnical
, as well
hd at the

Catalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vdcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols apd signs
approved by the IEC for general use, reaflers are
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Onziéme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches flexorigides
avec connexions transversales

AVANT-PROPOS
1) Les dgcisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prép. ités|d’Etudes
ou sofit représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la’plus gr ssible un

accor{l international sur les sujets examinés.
2) Ces dgcisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme te

3) Dans [le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les C ité tent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ofiNe i ratio Int. Toute
divergence entre la recommandation de la CE[ et la régle nationale correspond4 : indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

La prégente norme a été établie par le Comité d’Etud
Le texte de cette norme est issu des documients\sui¥ants:

egle des Six Mois Rapport de Y e }*%ed\\des Deux Mois Rapport de vofe

52(BC) 310 52(BC)32¥\ \\ \ BC) 333 52(BC) 342
VAN

Les rapports de vote indigué leawnnent toute information sur les votgs ayant

abouti |3

W

INTRODUCTION

I est applicable aux cartes imprimées, indépendamment de leur prgcédé de
fabricqtion, lorsqu ont prétes pour le montage des composants.

Elle est divisée en différentes partles contenant des informations pour le concepteur, des recomman-
ions pour 165 ¢

fférents
types de cartes imprimées, par exemple cartes imprimées a simple et a double face, cartes imprimées
multicouches et cartes imprimées souples.

o
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 11: Specification for flex-rigid multilayer printed boards

with through connections

EOREVWORD

1) The formal
National Cqg
of opinion g

2) They have t]

3) In order to
the IEC red]
recommend;

This standas

The text of

n the subjects dealt with.

he form of recommendations for international use and they are accepted by the MNati

d has been prepared by IEC Technical Committee

his standard is based on the following dqclumentsy

the

tT
O

Full inform|
indicated in|

the above tible.

IEC Public
ready for

It is divided into’separate parts covering information for the designer, recommendations for the spec

Six Mopths’ Rule Report on Voting ( TWS\P{)cedure Report on Voting
52(¢0)310 /SXQO)%%\\ \ W.’: 52(C0O) 342

htion on the voting\for the approwval (:\hi&sxar);l:rd can be found in the Voting Repoits,

INTRODUCTION

Are

ifi-

cation writer, test methods and requirements for the various types of printed boards, for example single
and double sided, multilayer and flexible printed boards.
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CARTES IMPRIMEES

Onziéme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches flexorigides

avec connexions transversales

1 Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées multicouches flexorigides avec connexions trans-
versales, indépendamment de leur procédé de fabrication. Elle est destinée & servir de base aux accords

entre acheteur et vendeur Cette norme définit les caractéristiques 3 évaluer les méthodes d’essai 2

suivre

et elle formule des prescriptions uniformes pour juger des propriétés et des di
«spécification concernée», utilisée plus loin, se rapporte a de tels accords. La
pas applicable aux cibles plats.

2 Réferences normatives

Les noj
des dis

tions les plus récentes des normes indiquées Cikapr

registrel des Normes internationales en vigue

CEI 68-2-3 : 1969, Essais d’environnement — DeuXi
CEI

CEI

CEI 194

CEI 321

CEI

CEI

3 Géne

Les tapleaux_‘std contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aus
ief ces caractéristiques.

ression

ion n’est

btituent
les édi-
hccords
les édi-
dent le

tinu de

yclique

Ntés sur

rimées.

[ essais

7

a spéci-

fication concernée fait état, de maniére précise, de caractéristiques supplémentaires qui exigent d’autres

essais, les essais a appliquer doivent étre choisis dans le tableau 2.

Lorsqu’un essai nécessite des détails supplémentaires & donner dans la spécification concerné

e, cette

nécessité est indiquée par un astérisque dans la colonne prévue a cet effet. Ces détails sont alors spécifiés

selon la Publication 326-2 de la CEL.

Les tableaux n’ont pas pour but d’imposer une séquence d’essais; ceux-ci peuvent €tre effectu
n’importe quel ordre, sauf spécification contraire.

Le nombre d’échantillons doit également étre spécifié dans la spécification concernée.

és dans
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PRINTED BOARDS

Part 11: Specification for flex-rigid multilayer printed boards
with through connections

1 Scope

This standard relates to flex-rigid multilayer printed boards with through connections irrespective of their
method of manufacture. It is mtended asa ba51s on which agreements between purchaser and vendor can
be made Th : : ; S

2 N ormat'I'e references

The followihg standards contain provisions which, through referer
this Interna i i

¢ provisions|of
alid. All standards

investigate t
of IEC and

IEC 68-2-

IEC 68-2-
IEC 68-2- e/
IEC 194

IEC 321 ds

IEC 326-2
IEC 326-3

3 General

The followi all important characteristics and make reference to the appropriate tests{to
verify these[characteristics®

Unless otherwi fred; T i i " ci-

fication specifically claims additional characteristics which require additional tests, the relevant tests shall
be selected from Table 2.

Where additional details for a test shall be specified in the relevant specification, this is indicated by
an asterisk in the relevant column. These details shall then be specified in accordance with IEC Publi-
cation 326-2.

The tables are not intended to prescribe a test sequence; the tests may be carried out in any sequence,
unless otherwise specified.

The sample quantity shall also be specified by the relevant specification.
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4 Eprouvettes

Les essais sont effectués de préférence sur des cartes de production. Lorsqu’il est convenu d’utiliser des
éprouvettes détachables (coupons), celles-ci sont réalisées conformément au paragraphe 4.2 de la Publi-
cation 326-2 de la CEI. Une éprouvette composée appropriée est donnée dans les figures 1a, 1b, 1c, 1d,
le, If et 1g.

5 Spécification concernée

La spécification concernée contient toutes les informations nécessaires pour définir completement et
clairement la carte imprimée. Les recommandations données dans la Publication 326-3 de la CEI doivent
étre suiyies.

Il convipnt d’éviter les prescriptions superflues. Les écarts permis doivent €t

et des valeurs nominales sans tolérances ou de simples valeurs maximaleg o

donnéeq si elles suffisent. Si des spécifications précises ne sont nécessajre

parties «te la carte imprimée, elles doivent étre appliquées uniquement 8 ces
§

S’il existe différentes possibilités de présentation ou de classes dedolérances, tq., ce sont celles qui sont

donnéeq dans la Publication 326-3 de la CEI qui seront choigie

6 Calljtéristiques des cartes imprimées

(Voir tableaux 1 et 2.)

&
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4 Test specimens

The test shall preferably be carried out on production boards. Where the use of test coupons is agreed
upon, they shall be prepared in accordance with I EC Publication 326-2, Sub-clause 4.2. A suitable com-
posite test pattern is shown in Figures 1a, 1b, lc, 1d, le, 1f and 1g.

5 Relevant specification

The relevant specification shall contain all information necessary to define the printed board clearly and
completely. The recommendations given in TEC Publication 326-3 shall be followed

Care should be taken to avoid unnecessary prescriptions. Permissible deviation Ere
necessary. Nominal values without tolerance or simple maxima or minima shall e givenh wh iciet.
Where precise specifications are necessary for certain areas or parts of the prin A 11
be applied and restricted to those areas or parts.

If there arg several possibilities of presentation or of tolerance cla
IE C Publication 326-3 shall be applied.

6 Charact¢ristics of printed boards

(See Tables [l and 2.)
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire)

Ne de I’essai

Détails de

6.1.1.3
Trous métallisés

)

a surface totale des man-
ues ne doit pas dépasser
10% de la surface totale
de la paroi. La dimension
la plus grande ne doit pas
dépasser 25% de la circon-
férence du trou dans le
plan horizontal ou 25%
de Pépaisseur de la carte
dans le plan vertical

La métallisation des trous
métallisés ne doit pas
présenter d’interruption
a la jonction de la paroi du
trou et de impression
conductrice ou de I’an-
neau d’une couche interne

La jonction doit étre consi-
dérée comme se prolon-
geant dans le trou sous la
surface de la carte sur une
distance égale a une fois et

. P’essai a spéci-| Echantillon
e Publication . x .
Caractéristiques 126.2 fierdansla | de I’éprouvette Exigences Remarques
de la CEI specnﬁcan'on composée
concernée
6.1
Examen général
6.1.1
Examen visuel
6.1.1.1 1 * Carte Impression, marguage, iden-
Conformité et imprimée tification et fini du maj
identification compléte ou
éprouvette
composée
compléte
6.1.1.2 la Carte
Aspect et qualité imprimée
de I’exécution compléte ou
éprouvette
composée
compléte

*Voir le troisi¢me alinéa de ’article 3.

demie} épaisseurtotalede
cuivre sur la surface ou
comme étant le double de
Pépaisseur de cuivre de la
couche interne au niveau
de ’anneau de contact

Des coulées de résine sur la
tranche du cuivre collé
en contact avec le cuivre
déposé ne doivent pas étre
considérées comme causes
de rejet a moins que la
coulée n’interrompe
la continuité électrique
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments)

holgs

N

%

board or
ite
n

tal wall area. The
largest dimension shall not
exceed 25% of the hole
circumference in the hori-
zontal plane and 25% of
the thickness of the board
in the vertical plane

Plated-through holes shall
have no plating voids
at the interface of the hole
wall and the conductive
pattern or internal layer
ring

The interface shall be con-
sidered to extend into the
hole below the surface
of the board at a distance
of one and a half times

Additional
Test No. . .
test details to] Specimen of
. 1IEC o R .
Characteristics . . be specified | composite test Requirements Remarks
Publication | .
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.1 General
examination
6.1.1 Visual
examination
6.1.1.1 1 * Complete Pattern, marking identifi-
Conformity and printed cation, material and
identification board or finishes shall comply with
composite the relevant specificatiox’
test pattern There shall be no ap
defects
6.1.1.p la Complete
Appearance and printed
workmanship board or
composite
test pattern
6.1.1.p Complete
Plated-through printed

*See the third paragraph of Clause 3.

tiretotatcopper thickness
on the surface or to be
two times the inner layer
copper thickness at level
of contact ring

Resin smear at the edge of
the clad-copper and the
continuous plated copper
is permitted provided the
smear does not interrupt
electrical continuity
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de I’essai Détails de

L I’essai & spéci-| Echantillon
e Publication . o .
Caractéristiques 1262 fier dansla | de I’éprouvette Exigences Remarques
écificatio é
dela CEI |SPEC ! n composée
concernée
la Il ne doit y avoir ni coupures
du cuivre sur la circonfé-
rence ni décollement annu-
laire du cuivre de la paroi
du trou métallisé
Le nombre de trous avec des
manques de metallisal
ne doit pas excéder 5S¢ du
6.1.1.4 Carte
Contour de la imprimée
carte compléte ou
éprouvette
composée
compléte
6.1.1.5 Carte
(Eillets imprimé,
compléte ou
I’ceillet,/Jaucune atteinte au
teur ou au substrat
ne doit étre constatée
6.1.1.6 1a >es conducteurs ne doivent

Liaison des
conducteurs au
support isolant

>compléte

Carte
imprimée
compléte

pas présenter de défauts
d’adhérence au support
isolant, mis en évidence
par des cloques et plisse-
ments autres que ceux qui
sont admis dans la spéci-
fication du matériau

Laliaison doit paraitre com-
pléte et uniforme. Des
décollements mineurs sont
autorisés aux endroits
suivants:

a) ades points situés au
hasard, loin des conduc-
teurs. De tels décollements
doivent avoir chacun une
surface inférieure ou égale
4 5mm? et étre placés a plus
de 0,5 mm du contour;

b) lelong des bords des con-

tuctenrs: Detetsdécottes
ments ne doivent pas em-
piéter sur ’espacement
prévu des conducteurs de
plus de 20% de cet espace-
ment (évaluation visuelle).
(Voir figure 2.)

Entre deux conducteurs conti-
gus, la liaison doit étre
continue sur une largeur
minimale de 0,5 mm. Il ne
doit pas y avoir de décolle-
ment lorsque I’espacement
entre conducteurs est
inférieur 4 0,5 mm
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Additional
Test No. . .
o IEC test detgll§ to Specnmlen of )
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e
specification
la There shall beno circumferen-
tial cracks of the copper, or
circumferential separation
of the copper from the wall
in the plated-through hole
Holes with plating voids
shall not exceed S% of the
total number of plated-
through holes
6.1.1.4 Complete The edges of the boary an
Bdard edges printed internal cut-outs
board or be clean cut
composite or nicks
test pattern
6.1.1.5 Complete
Eyglets printed
board or
composit
/\K
6.1.16 la Complets
Bonding pri of the conductors from
conductor to \(\ oard o \ he substrate by apparent
substrate €0 i blisters or wrinkles other
t€st P than those permitted in the
> material specification
6.1.1.7 1 >mplete The bonding shall appear to
Bopding cover printed be complete and uniform.
layer to board Minor delaminations are
sulpstrate an permitted in the following
pajtern positions:
la a) at random locations
away from the conduc-
tors. Such delaminations
shall have an area not
exceeding 5 mm? each,
and shall be more than
0,5 mm from the edges;
b) along conductor edges
Such delaminations shall
not infringe upon the
design spacing between
the conductors by more
than 20% of the design
width by visual estima-
tion. (See Figure 2.)
There shall be a minimum
continuous bonding
width of 0,5 mm between
adjacent conductors.
There shall be no delami-
nation with conductor
spacings less than 0,5 mm
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de l’essai |, Dét.a‘ﬂs d’e . .
. Pessai & spéci-{ Echantillon
e Publication x .
Caractéristiques 326.2 ﬁc,:r.d.anslla del eprou\"ette Exigences Remarques
de la CEI spec1f1cat{on composée
concernée
6.1.1.8 1b Carte I1 ne doit y avoir ni coupures | Si nécessaire, cela
Défauts des imprimée ni fissures. Des imperfec- est vérifié par
conducteurs compléte ou tions, telles que manques un contrdle des
éprouvette ou défauts de bords, sont dimensions,
composée permises pourvu que la lar- selon ’essai 2a
compléte geur du conducteur ou la
ligne de fuite entre copfduc-
6.1.1.9 ib Carte Si hécessalre, cela
Particules entre ou imprimée 5t vériaIﬁé par
conducteurs 1c compléte ou un contfdle des
éprouvette dimensipns,
composée selon ’¢gssai 2a
compléte
6.1.2
Contréle des
dimensions
6.1.2.1 2
Dimensions de ivent étre conformes
la carte a la spécification concernée.
’épaisseur nominale de
la carte doit étre conforme
compléte a la spécification concernée
6.1.2.2 L’épaisseur totale de la carte | L’épaisseyr totale
Epaisseur de et les tolérances doivent de la cafte et les
la carte dans la étre conformes a la spécifi- tolérandes doi-
zone des cation concernée vent étrg spéci-
contacts '«@, fiées selpn la
mité de carte Publicatgion 321
< de la CEI
6.1.2.3 Carte Les diamétres nominaux et Une gamme recom-
Trous imprimée les tolérances des trous de mandée|de trous
compléte ou montage et des trous pour de difféfrents
éprouvette composants doivent étre diameétres et tolé-
composée conformes a la spécification rances gst don-
compléte concernée née danj la Pu-
blication 326-3
de la CEI
Le diamétre nominal des trous| Une mesufe pré-
métallisés utilisés unique- cise n’egt pas
ment pour les connexions nécessaire parce
transversales doit étre que les ¢carts
conforme a la spécification ne sont pas
concernée importants
6.1.2.4 2 Carte La concordance d’un trou Largeur radiale
Trous d’accés imprimée d’acces, y compris Peffet de minimale
compléte ou I’écoulement de ’adhésif effective recom-
éprouvette de la pellicule de protection, mandée de
composée par rapport a la pastille la pastille:
compléte correspondante, doit étre - trous non
telle que le recouvrement métallisés
éventuel ne réduise pas la 0,15 mm,

largeur radiale effective de
la pastille au-dessous de la
valeur minimale prescrite
dans la spécification concer-
née. (Voir figure 4.)

- trous métal-
lisés 0,10 mm
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

— 15 —

test pattern

the relevant land on the
base material shall be such
that any overlapping will
not reduce the effective
land dimensions to less
than the minimum stated
in the relevant specifi-
cation. (See Figure 4.)

Additional
Test No. . .
o IEC test deta.ll.s to| Specimen of
Characteristics . be specified | composite test Requirements Remarks
Publication | .
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.1.1.8 1b Complete There shall be no cracks or Where necessary
Conductor printed breaks. Imperfections such this shall be
defects board or as voids or edge defects verified by
composite are permissible, provided dimensional
test pattern that the conductor width examination
orteakage pathbetweer— {
conductors is not
reduced by more than th
specified in the releva
specification, for e:
20% or 35%.
6.1.1.p 1b Complete
Particles or printed
betyeen lc board or erified by
confiuctors composite mensional
test pattern examination
using test 2a
6.1.2
Dimensional
exajnination
6.1.2.4 2
Bodrd
dimensions
half comply with the rele-
\(\ nt specification
6.1.2.p he total board thickness Total board thick-
Board thickness and the tolerances shall ness and toler-
in the zone comply with the relevant ances shall
of edge board specification be specified in
confacts accordance
with IEC
Publication 32
6.1.2.8 Complete Nominal diameters and A recommended
Holes printed tolerances of mounting range of hole
board or holes and of component sizes and
composite holes shall comply with tolerances is
test pattern the relevant specification givenin IEC
Publication
326-3
The nominal diameter of Accurate measur¢-
plated-through holes ment is not
used for through connec- necessary since
tions-onty-shal-comply deviations
with the relevant specifi- are not
cation important
6.1.2.4 2 Complete Registration of an access Recommended
Access holes printed hole including influence minimum
board or of adhesive flow in the effective land
composite cover-layer with relation to at any point

around the hole:

- plain hole
0,15 mm,

- plated-through
hole 0,10 mm
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de I’essai Détails de

T I’essai a spéci-| Echantillon
i Publication X x .
Caractéristiques 1262 fl?r‘dans.la del eprou\"ette Exigences Remarques
de la CEI spec1ﬁcat1'on composée
concernée
6.1.2.5 2 Carte Les dimensions doivent €tre
Fentes, encoches imprimée conformes a la spécifica-
compléte ou tion concernée
éprouvette
composée
rnmr\létp
$.1.2.6 2 Carte Les largeurs doivent étre lérance
Largeurs des imprimée conformes aux vale) ifuée,
conducteurs compléte ou Aces lar-
éprouvette es dans
composée tion
compléte -3 de la CEI
sopt appliquées
2a
Q~ gueur L d’un défaut ne
doit pas &tre supérieure a
largeur S du conducteur
ou a 5 mm (0,2 in) (la plus
petite des deux valeurs).
(Voir figure 3.)
6.1.2.7 ar Les espacements doivent étre
Espacement; primée conformes aux valeurs
des condu ompléte ou particuliéres correspon-
éprouvette dantes données dans
composée la spécification concernée
compléte
6.1.2.8 1a Carte 11 ne doit y avoir ni inter-
imprimée ruption dans la pastille ni
compléte ou rupture & la jonction de
N éprouvette la pastille et du conducteur
composée
compléte
6.1.2.9 Carte Les axes des trous doivent
Tolérance de imprimée &tre situés dans les tolé-
position des compléte ou rances spécifiées dans la
axes de trous éprouvette spécification concernée
composée
compléte
6.1.2.10 la Carte La liaison entre les parties
Liaison du imprimée souples et rigides doit étre
circuit souple compléte ou totale et uniforme. A leur
aux parties éprouvette jonction, les conditions
rigides composée suivantes sont autorisées.
compléte La présence de résine sur

la partie souple ne doit pas
aller au-dela de 2 mm;
une zone non collée sur

la partie rigide ne doit pas
aller au-deld de 2 mm



https://iecnorm.com/api/?name=fdf380cc400ef19fafa6ea5a2d1c6999

326-11 © IEC

— 17—

Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Additional
Test No. . .
test details to| Specimen of
L. IEC o . .
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.1.2.5 2 Complete The dimensions shall comply
Slots, notches printed with the relevant
board or specification
composite
test pattern
6.1.2.¢6 2 Complete The width shall comply If no tolerances
Corjductor printed with any specific
width board or dimensions given in t
composite relevant specificatio
test pattern
2a
6.1.2.7 Q;/ The spacing shall comply
Spaking inte with any specific
betyeen O board’or dimensions given in the
confluctors mposite relevant specification
\\/ est pattern
6.1.2.8 a Complete There shall be no inter-
Misplignme; 2 printed ruption of the land. There
of Hole and Yand board or shall be no break-out at
composite the junction of the land
test pattern and the conductor
N
6.1.2.9 Complete The hole centers shall be
Posjtional printed within any deviation
tol%ance of board or specified in the relevant
holg centres composite specification
test pattern
6.1.2.10 la Complete Thebonding between the flexi-
Bonding printed blepartsand therigid parts
flexible circuit board or shallappear completeand
to rigid composite uniform. The following con-
parts test pattern ditionsare permitted at the
junction between flexibleand
rigid parts. Resin flow onto thg
flexible part shall not exceed
beyond 2 mm from the junc-
tion. Anon-bonded zonemay
also extend onto therigid part
up to2mm from the junction
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de essai

Détails de

. I’essai & spéci-| Echantillon
— Publication o .
Caractéristiques 126.2 fier dansla | de ’éprouvette Exigences Remarques
dela CEI specnflcatl'on composée
concernée
6.2
Essais
électriques
6.2.1
Résistance
b.2.1.1 3¢ D Selon spécification ichble
Variation de la concernée riaux
résistance des lyedter
trous métallisés,
cycle thermique
6.2.1.2 A ’étude
(Eillets
6.2.1.3 4a * Carte
Court-circuit imprimée
compléte
éprouvett
composte
C 1ete
6.2.2 6 * DX résistange d’isolement La résistanke
Résistance dott-étre conforme 4 la d’isolement est
d’isolement spécification concernée mesurée pvant
et aprés gpreuve
climatiqyie de
conditionne-
ment et ¢preuve
a température
élevée, cpmme
spécifié dlans
la spécification
concernge
6.2.2.1 a
Préconditionne- \/
R
6a * Eoul
Cotiches externes
6.2.2.2.2 6b * Eoul
Couches internes
6.2.2.2.3 6¢c * M
Entre couches
6.2.2.3 Conditionnement
Conditionne- applicable a
ment selon la spécifier dans la
Publication spécification
68-2-3 de la CEI concernée

ou la Publica-
tion 68-2-38

*Voir le troisieme alinéa de ’article 3.
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Pregconditioning

6.2.212.1

External lavers

A

3

EorJ

Additional
Test No. A .
o IEC test deta.HS to Specxmfm of
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 AR
specification

6.2
Electrical
tests

6.2.1
Resi

6.2.1. 3c D The requirements of
Chdnge in resist- the relevant specificatio
ancf of plated- shall be met
thrgugh holes,
the

6.2.1p Under consideration
Eydlets

6.2.1. 4a * Complete

_Shqrt circuit printed
board or
composite
test patt,

6.2.2 6 * Insulation
Instlation resistance shal
resistance be measured

before and
after environ-
mental condi-
tioning and

at elevated
temperature ag
specified in thg
relevant specif}-
cation

6.2.201 g‘*\/

6.2.2.2.2
Internal layers

6.2.2.2.3
Between layers

6.2.2.4
Conditioning
1EC Publication
68-2-3
or Publication
68-2-38

6b

*See the third paragraph of Clause 3.

EorJ

Applicable
conditioning
to be specified
in the relevant
specification
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Caractéristiques

Neo de Pessai
Publication
326-2
dela CEI

Détails de
’essai a spéci-
fier dans la
spécification
concernée

Echantillon
de ’éprouvette
composée

Exigences

Remarques

6.2.2.4
Mesure a tempé-
rature élevée

6.2.2.4.1

6a

Eoul

Non applicable
aux matériaux
en polyester

Couches externes

6.2.2.4.2
Couches internes

6.2.2.4.3
Entre couches

6.3
Essais
mécaniques

6.3.1
Force
d’adhérence

6.3.1.1
Conducteur au
support isolant

6.3.1.2

Mesure dans les
conditions
atmosphériques
normales

6.3.1.3
Mesure 4 haute

température
6.3.2 3

Force
d’arrachement

633

Force

6b

6¢

*

EoulJ

cation concernée

La pastille ne doit pas se
détacher pendant I’opé-

ration de brasage.

La valeur de la force
d’arrachement ne doit pas
&tre inférieure a la valeur
spécifiée dans la spécifi-

cation concernée

Non applidable
aux matgriaux
en polyegter

Un échantfllon
souple nfcessite
le suppoft d’une
carte rigjde

d’arrachement
6.3.3.1

Trous métallisés

sans pastille

6.4
Essais divers

6.4.1
Revétements
métalliques
de finition

11b

*Voir le troisiéme alinéa de ’article 3.

La force d’arrachement ne
doit pas étre inférieure a la
valeur spécifiée dans la
spécification concernée
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Characteristics

Test No.
IEC
Publication
326-2

Additional

be specified
in relevant
specification

test details to

Specimen of
composite test
pattern

Requirements

Remarks

6.2.2.4
Measurement
at elevated
temperature

6.2.2.4.1

6a

EorlJ

Not applicable
to polyester
materials

Surfface layers

6.2.214.2
Int¢rnal layers

6.2.214.3
Betjween layers

6.3
Medchanical
tesis

6.3.1
Pegl
strength

6.3.1]1
Copductor to
bade material

6.3.1]2
Measurement
at qtandard
atopospheric
corditions

6.3.113
Mgdasurement
at ¢levated
tenhperature

6.3.3
Pujl-out

6b

10a

EorJ

The land shall not become
detached during the
soldering operation. The
pull-off strength shall
not be less than the value
specified in the relevant
specification

Not applicable
to polyester
materials

A flexible
specimen need
to be supporte
by a rigid
board

. &»

strength

6.3.3.1
Landless plated-
through holes

6.4
Miscellaneous
tests

6.4.1
Plating
Sfinishes

*See the third paragraph of Clause 3.

The pull-out strength shall
be not less than the value
specified in the relevant
specification
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

,. .1 Détailsde
Ne de ’essai |, A o .
.. I’essai a spéci-| Echantillon
s Publication o r .
Caractéristiques 326.2 fier dansla | de I’éprouvette Exigences Remarques
dela CEI spec1f1cat1'on composée
concernée
6.4.1.1 13a K On ne doit pas constater la
Adhérence du présence de revétement
revétement adhérant au ruban adhésif
métallique, aprés ’avoir arraché du
méthode du conducteur, autre que le
tuban adheésii surplomb
6.4.1.2 13f * K L’épaisseur doit étr.
Epaisseur de ou ¢
métallisation carte
(zones des imprimée
contacts)
6.4.2 14a * H on applifable
Soudabilité aux matfriaux

en polygster.
Pour led maté-
riaux en| poly-
imide, il peut
&tre nécgssaire
de protdger la
i brasure jpar un
§ ne doivent pas étre revétement
localisés en un seu! endroit approprié
e la surface L’essai dojt étre
appliqug a des
cartes efh condi-
tions de|récep-
tion ou gpreés
Pessai d vieillis-
sement fccéléré,
selon acgord
entre acheteur et
3 vendeur|

Flux non 3ctivé,
comme ppécifié
dans la Publi-

3 cation 68-2-20

dela CEI

Mouillage: L’échantillon

A la-réception doit &tre mouillé dans les
3 5. Quand un revétement
de protection temporaire
destiné a préserver ’apti-
tude au mouillage est
utilisé, I’échantillon doit
&tre mouillé dans les 4 s

Retrait de mouillage:
L’échantillon doit rester
en contact avec 1’alliage en
fusion pendant un temps
compris entre S s au mini-
mum et 6 s au maximum
et ne doit pas présenter de
retrait de mouillage

*Voir le troisiéme alinéa de article 3.
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)
Test No. Additiqnal .
. IEC test detaﬂ§ to Spemm.en of )
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e .
specification
6.4.1.1 13a K There shall be no evidence
Adhesion of of plating adhering to the
plating, tape after removal from
tape method the conductor, other than
that resulting from over-
hang
6.4.12 13f * K The thickness shall
Thifkness of or comply with the releva
plafing, printed specification
congtact areas board
6.4.2 14a * H ot applicable
Solderability o polyester
aterials.
For polyimide
materials,
appropriate

Agreceived
copdition

A) When the use

Wetting: The specimen
shall wet within 3 s. When
temporarily protective
coating intended to pre-

drying to prot
the soldering
may be neces-
sary

Testing shall be
carried out in
the as received
conditions or
after accelerat
ageing as agre
upon between
purchaser and|
vendor

Non-activated
flux is specifig
inlEC
Publication
68-2-20

bd
bd

[~

*See the third paragraph of Clause 3.

serve the wettability
is used the specimen shall
wet within 4 s

Dewetting: The specimen
shall remain in contact
with the molten solder
for 5 s minimum and 6 s
maximum and shall not
have dewetted
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de ’essai

Détails de

. Pessai & spéci-| Echantillon
. Publication . e .
Caractéristiques 326-2 fu'ar.d.ans.la del eproux:ette Exigences Remarques
dela CEI SpClelcatl,Ol'l composée
concernée
6.4.2.2 Mouillage: L’échantillon
Apreés vieillis- doit étre mouillé dans les
sement accéléré 4s
Retrait de mouillage:
L’échantillon doit rester
en contact avec P’allia;
fusion pendant un
compris entre 5
du possible’pour les maté-
iaux peM épais utilisés
pour [es cartes imprimées
souples
B) Quand Flux activg (0,2%)
I’emploi d’un comme §pécifié
flux activé dans la Publica-
est agréé par tion 68-2-20 de
I’acheteur la CEI
etle vem@
6.4.2.3 Pour les cartes avec ou sans
A la réceptio < revétement de protection
aprés vieillig~ temporaire soudable:
sement acceléré .
Mouillage: L’échantillon
\/ doit étre mouillé dans les
\ 3s
Retrait de mouillage:
L’échantillon doit rester
en contact avec ’alliage en
fusion pendant un temps
compris entre 5 s au
minimum et 6 s au maxi-

mum et ne doit pas
présenter de retrait de
mouillage

Pour le mouillage et le
retrait de mouillage
(si applicable), les trous
doivent étre conformes
aux trous correctement
mouillés, représentés a la
figure 5, dans la mesure
du possible pour les maté-
riaux peu épais utilisés
pour les cartes imprimées
souples
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

After acceler-
ated ageing

Wetting: The specimen
shall wet within
45

Dewetting: The specimen

Additional
Test No. . .
test details to| Specimen of
.. IEC o . .
Characteristics L. be specified | composite test Requirements Remarks
Publication | .
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.4.2.2

B) When the use
of pn activated
fluk is
agieed between
pufchaser
angl vendor

6.4.2.B
As-feceived
conflition and
aftar accelerated
ageing

G

%7

shall remain-in-contact
with the molten solder

have dewetted

for 5 s minimum and 6 s
maximum and shall not

For boards with or without
solderable temporary
protective coating:

Wetting: The specimen shall
wet within 3 s

Dewetting: The specimen
shall remain in contact
with the molten solder
for 5 s minimum and
6 s maximum and shall
not have dewetted

Activated flux
(0,2%) as spec
fied in IEC
Publication
68-2-20

For both wetting and
dewetting (if applicable)
the holes shall comply
with the well soldered
holes od Figure 5,
as far as possible with
the thin material used
for flexible printed
boards
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (fin)

Ne de I’essai

Détails de

choc thermique

6.4.3.2
Précondi-
tionnement

18b

)

L P’essai 4 spéci-| Echantillon
e Publication o x .
Caractéristiques 126.2 fier dansia | de ’éprouvette Exigences Remarques
scificati .
delaCEI | SP% 1cat1,on composée
concernée
6.4.3 17a * Aucun signe de:
Résistance aux - cloguage ou décollement
solvants et aux interlaminaire;
Sflux - enlévement accidentel de
réserve ou d’encre;
= di'SSU;uLiUu,
- changement import
de couleur
Acceptation si:
6.4.3.1 15a ne doit y avoir ni cloquage | On ne faitfune
Décollement i décollement interlami- coupe miicro-
interlaminaire, naire apparent graphiqye que

si la spégifi-
cation cpncer-
née ’exige

N

*Voir le troisiéme alinéa de ’article 3.
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Additional
Test No. . .
o IEC test deta.ﬂ.s to Specun.en of )
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.4.3 17a * No sign of:
Solvent and - blistering or delamina-
Slux resistance tion;
- random removal of areas
of resist or ink;
- dissolving;
- substantial change
in colour
Accept if:
a) markings unaffect
6.4.3.1 15a * Microsectioning
Delamination, isterifig or delamination will be done
thermal shock only when
required in the
relevant specifid
Q cation
6.4.3.7 8b *
Predonditioning
N

*See the third paragraph of Clause 3.
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Tableau 2 - Caractéristiques supplémentaires (2 évaluer uniquement lorsque explicitement exigé)

No de Pessai |, Det.a}ls d'e . .
S I’essai 4 spéci-| Echantillon
s Publication X x .
Caractéristiques 326.2 f1<’3r'd‘ans'la del eprouYette Exigences Remarques
de la CEI spemflcau’on composée
concernée
6.5
Contréle des
dimensions
6.5.1 Carte La position doit étre Elle n’est générale-
—Positionde Tmprinrée TOT{OTTIITE A toute T
I’impression et compléte ou sion spécifique donnéde
des trous par éprouvette dans la spécificatjon
rapport a composée concernée
une donnée de compléte
référence minimale
elapagtilleestla
atior|entre im-
pression et trou.
Lorsqug cette
mesure st spé-
cialemept requi-
se, on applique
les écarfs donnés
Q dans la Publica-
tion 324-3 dela
CEI Quand cela
est spécjfié,
la strucfure des
> cartes peut étre
vérifiée[par
une coupe micro-
6.6 graphique
Essais
électriques
6.6.1
Résistance
6.6.1.1 a L La résistance doit étre
Résistancédes conforme & la spécifica-
tion concernée
.6.1. 3b * D La résistance doit étre
i conforme a la spécifica-
i i tion concernée
3¢ D La résistance doit étre
conforme a la spécifica-
résistance des tion concernée
trous métallisés
6.6.2
Epreuve de
courant
6.6.2.1 Sa D Cing trous au moins sont véri-
Trous fiés. La métallisation doit
métallisés supporter le courant appro-
prié spécifié¢ dans la Publi-
cation 326-2 de la CEI: pas
de détérioration (fusion)
ni surchauffe se traduisant
par une décoloration

* Voir le troisiéme alinéa de ’article 3.
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Table 2 - Additional characteristics (to be assessed only when specifically required)

Additional
Test No. L .
N IEC test details to| Specimen of )
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.5
Dimensional
examination
6.5.1 Complete The position shall This is normally
Position of printed comply with-any specific—
patfern and board or dimensions given in the (
hol¢s relative composite relevant specification
to 4 datum(s) test pattern
refgrence <
widthy'When
ecially called|
1, the devia-
tions given in
IEC Publica-
tion 326-3 shal
be applied.
Where dimen-
sions of the
structure of thq
boards are specj-
fied, they can
be verified by
<\(\ microsection
6.6
Elegtrical
testh Q
6.6.1
Resystance >
6.6.1.11 3a ¥ L The resistance shall
Resjstance of comply with the relevant
conductors specification
6.6.1. 3b D The resistance shall
Re comply with the relevant
inte specification
6.6.1.] " [¢ D The requirements of the
Chdnge in resist- relevant specification shall
ance of platéd- be met
thrgugh’holes
6.6.2
Current proof
6.6.2.1 Sa D At least five holes shall be

Plated-through

holes

*See the third paragraph of Clause 3.

tested. The plating within
the hole shall withstand
the appropriate current as
specified in IEC Publi-
cation 326-2 without burn
out (fusing) and without
overheating as apparent by
discoloration
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Tableau 2 - Caractéristiques supplémentaires (suite)
Ne delessai |, Det.a}ls d,e . .
L. I’essai & spéci-| Echantillon
e Publication o x .
Caractéristiques 126-2 fier dans la | de I’éprouvette Exigences Remarques
dela CEI specxﬁcan’on composée
concernée
6.6.2.2 5b * L Les conducteurs ne doivent
Epreuve de pas étre détériorés (fusion)
courant et il ne doit pas y avoir de
pour surchauffe se traduisant
conducteurs par une décoloration
6.6.2.3 Ta * E 11 ne doit pas y avoir de
Epreuve de décharge disruptiv,
tension (
6.6.2.4 8a * Le glissement deXréquen:
Glissement de ne doit pas Etre !
fréquence a ce quiest spéct
la sécifi
6.7
Essais
mécaniques
6.7.1 Eprouvettq et
Fatigue nombre fle
a la flexion cycles soumis
a un accprd
entre acheteur
et vendepir
6.7.2 Si applicable,
Planéité surfaces(rigides
seulement
6.8
Essais div
6.8.1
Revétemen
3b K 1l ne doit étre constaté ni
cloquage ni décollement
du revétement métallique
brunissement
6.8:1.2 i3c K Les prescriptions de la
Porosité, expo- spécification concernée
sition aux gaz doivent étre satisfaites
6.8.1.3 13d * K Les prescriptions de la
Porosité, 13e * spécification concernée
essai électro- doivent étre satisfaites
graphique
6.8.1.4 13f * H L’épaisseur doit étre
Epaisseur de conforme & la spécifica-
métallisation tion concernée
(en dehors
des zones de
contact)
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Table 2 - Additional characteristics (to be assessed only when specifically required) (continued)

3

12a<
N

>
S

There shall be no evidence
of blistering or detach-
ment of the plating

The requirements specified

P ty;
gas exposure

6.8.1.3
Porosity,
electrographic
test

6.8.1.4
Thickness of
plating, other
areas than
contact areas

13d
13¢

*See the third paragraph of Clause 3.

Additional
Test No. . .
test details to| Specimen of
. IEC o R .
Characteristics .. be specified | composite test Requirements Remarks
Publication |
326.2 in rfel.eva.rlt pattern
specification
6.6.2.2 5b * L The conductors shall not
Current burn out (fuse) and there
proof, shall be no overheating as
conductors apparent by discoloration
6.6.28 7a * E There shall be no disruptive
Voltage discharge
proof <
6.6.24 8a * The frequency drift s
Freqquency drift not exceed the {imijts
specified in tKe rele
specification
6.7
Merhanical
tests
6.7.1 * L The pattern to b¢
Flekural tested and the
tess number of cycles
shall be agreed
upon between
purchaser and
vendor
6.7.2 om& If applicable,
Flatness inted rigid areas only
2
6.8 Q
Mikcellaneous
tests
6.8.1
Plgting

irthe retevantspecifi=

cation shall be met

The requirements specified
in the relevant specifi-
cation shall be met

The thickness shall comply
with the relevant specifi-
cation
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Tableau 2 - Caractéristiques supplémentaires (fin)
Ne de ’essai |, Det'a‘lls d'e . .
. I’essai a spéci-| Echantillon
PR Publication | . s .
Caractéristiques 3262 fier dansla | de ’éprouvette Exigences Remarques
de la CEI spec1flcat1'on composée
concernée
6.8.2
Endurance a la
chaleur
6821 * * F Stockage & la température Ladurée et la
A long terme maximale de fonction-, tempgérafure
nement Etre
elles qui
Q quées
écifi-
gncernée
6.8.2.2 la F Il ne doit pas y avoirde
Controle visuel
6.8.2.3 19¢ A
Choc thermique
nductéurs, aux cloques,
aux décollements inter-
laminaires, doivent étre
Q Tespectées
a) coupe micro- 15b A vérifier par
graphique examen |visuel
6.8.2.4 19a > A Aucune fissure de la métal-
Choc thermique ou lisation
des trous métallj D
sés par flottai
a) coupe micko- 15 A vérifier [par

examen|visuel

N

ur essais - Cartes pour essais

Pour la définition de carte pour essai, voir le terme 05-02 de la Publication 194 de la C1

tIT

I.

Pour la définition de impressions pour essais et éprouvette composée pour essais, voir la Publica-
tion 194 de la CEL

Généralités

Une impression pour essais peut consister en:

- une partie de I’impression conductrice (voir Publication 194 de la CEI, terme 01-26) d’une carte
de production (voir Publication 194 de la CEI, terme 05-01) (partie utilisée également dans
I’application de cette carte imprimée),

- ou une impression pour essais spéciale congue et réalisée particuliérement et exclusivement a des

fins d’essais.

*Voir le troisiéme alinéa de 'article 3.
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Table 2 - Additional characteristics (to be assessed only when specifically required) (concluded)

Additional
Test No. . .
IEC test details to| Specimen of
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 R
specification
6.8.2
Thermal
endurance
6.8.2.1 * * F Storage at maximum Duration and
Longterm OPCTating temperature
6.8.2. la F
Visyal
insgection
6.8.2. 19¢ A

Thermal shock

/\ shall\be met
a) migrosection 15b Q Visual examin-
ation to verify
requirements

6.8.2.44 1 Q A
Thermal float & )
on plated- D
thrqugh holes

a) mifrosection Visual examin-

ation to verify
<\ requirements

7 Test pattern -~ Testboar

There shall be no cracking
of the platings

For|test board definition, see term 05-02 of I EC Publication 194,

For test pattern and composite test pattern definitions, see 1 C Publication 1%4.

7.1 General
A test pattern may consist of:

- a part of the conductive pattern (see IEC Publication 194, term 01-26) on a production board
(see IEC Publication 194, term 05-01) (and used in the application of that printed board),

- or a special test pattern particularly designed and prepared for the purpose of testing only.

*See the third paragraph of Clause 3.
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Une impression pour essais (spéciale) peut &tre située:

- sur une éprouvette détachable (portion d’une carte imprimée ou d’un panneau habituellement
détachée avant ’emploi de la carte, voir Publication 194 de la CEI, terme 05-05),

- ou sur une carte pour essai, distincte (voir Publication 194 de la CEI, terme 05-02).

7.2 Application des impressions et cartes pour essais

7.2.1 Sides essais comparatifs doivent &tre pratiqués, par exemple pour comparer différents matériaux

O différente méthades de fab ation-et-ateliers est-necessalre-d = ne u,-“v
eysai identique, agréée par tous et spécialisée.

Par exemple: Essai d’agrément de savoir-faire (terme spécifique d
qualité).

stéme didssutande de la

Une éprouvette composée convenable est décrite aux figur
tdbleau 4.

d, Is, 1f,| 1g, et

3 .4 doit étre utili-
sé¢e. Si une carte d’essai comportant plus de six couc essai rte d’essai a six gouches

vec couches additionnelles doit &tre utilisée. Uni i ice convenable pour les
igure 1h. Toutes les ¢ouches
que la structure indiquée au

7.2.2 3 de la qualité ou le contrdle d’entrée, sont
sur des

o T s
172}
Lo B
. o0
Q @«
0
o,
a2
X
2 3
o
S &
)
£ 3
mg‘
3 e
£ 2
S
5 o
=]
@ &
]
=
=,
=
wr
D~
o
17}

7.2.3

¢s de I’éprouvette composée des figures 1a a 1h [permet

9|

o

Tableau 3 - Echantillons et essais

\> Diamétre Diameétre
Echahtilion Essai nominal des | nom il’l.al des
trous pAastilles
mm 1nm
A Brasabilité des trous métallisés 0,8 1,8
B Force d’arrachement des trous métallisés sans pastilles 1,0 -
C Force d’arrachement des trous non métallisés 0,8 2,0
D Variation de la résistance des trous métallisés et des interconnexions 0,8 1,8
E Résistance d’isolement (toute couche) 0,8 1,8
F Précision des conducteurs - -
G Force d’adhérence et décollement interlaminaire - -
H Brasabilité des conducteurs, revétements de finition - -
J Résistance d’isolement (surfaces externes) 0,8 1,8
K Revétement de finitions zones des contacts (optionnel) - -
L Fatigue a la flexion/Epreuve de courant pour les conducteurs 0,8 1,8
M Résistance d’isolement (entre couches) 0,8 1,8
N Indexation et éprouvette CAF (croissance des filaments par électrolyse) - -
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A (special) test pattern may be located:

- on a test coupon (a portion of a printed board or a panel usually cut off prior to using the printed
board, see IEC Publication 194, term 05-05),

- or on a separate test board (see IEC Publication 194, term 05-02).

7.2 Application of test patterns and test boards

7.2.1 If comparative tests shall be carried out, for example for comparing different materials or pro-
duCti DIOCE C a1(] ..' ne e 0O l‘l. aoreced - and mo necia £ D4 erns ls

necessary.

Example: Capability Approval Testing (special term used in Quality Asses$ment §ystems)

A spitable composite test pattern is given in Figures 1a, 1b, lc, 1d(le, qad T abled.
Where a test board with six layers is adequate, the struct cribedy bclause 7.4 shoyld
be usgd. Where a test board with more than six layers j i the-six layer test board wjth

additipnal layers may be used. A suitable conductive paiterr( fgr the additional layers is shown|in
Table|4 and Figure 1h. All additional laye ¢
in Sub-clause 7.4 should be used.

ttern. The structure given

7.2.2 Othdr tests, for example quality confory

be carried out on productiom™hoard \ ecial Yest\patterns, either based on parts of the
comp«];site test pattern (Sub e ien€d, may be agreed upon between vendor
and ptyirchaser.

7.2.3 Comi

Usi mposite test pattern (Figures 1a through 1h), the tepts

Table 3 - Specimens and tests

\> Nominal Nominal
hole land
Spectmen Test diameter diameter]
mm mm
A Solderability of plated-through holes 0,8 1,8
B Pull-out strength, landless plated-through holes 1,0 -
C Pull-out strength, plain holes 0,8 2,0
D Change of resistance of plated-through holes and interconnections 0,8 1,8
E Insulation resistance (all layers) 0,8 1,8
F Conductor definition - -
G Peel strength and delamination - -
H Solderability of conductors, plating finishes - -
J Insulation resistance (surface layers) 0,8 1,8
K Plating finishes, contact areas (optional) - -
L Flexural fatigue/Current proof conductors 0,8 1,8
M Insulation resistance (between layers) 0,8 1,8
N Registration and CAF coupon (Cathodic Anodic Filament) - -
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7.3 Constitution des cartes pour essai

La structure des cartes pour essai doit étre telle qu’elle est définie dans le tableau 4.

7.4 Disposition d’éprouvettes composées multiples

Sil’on doit utiliser une carte pour essai ayant une partie active plus grande que la carte pour essai
comportant une éprouvette composée (160 mm X 320 mm), on peut utiliser un montage de plusieurs
cartes comme indiqué au paragraphe 7.3. Ces montages doivent étre tels que chaque angle de la
partie active de la carte pour essai (multiple) soit occupé par une éprouvette composée. Les parties
i COMpoOsees ne devront pas depasser Ies dimensio e T'épfouvette
gomposée. Voir les figures 1a, 1b, Ic, 1d, le, If, 1g et 1h.

Tableau 4 - Constitution des cart?p\ r essal

Carte pour essai comportant: Six couches \ \\Pkls,ge six couches

> U Partie rigide Copducteur
L2

L3

Partie souple

Il

X1, X3, etc. Partie rigide
X2, X4, etc.
3A, 3B, etc.
4A, 4B, etc.

LS

L6
Partie rigide
Couverture
> nducteur
se
Q \Képro vette composée.
1.N

Nombre de couches St 8-10-12-14-16-18-20-22, etc.

(utiliser de préférence le nomipre
/\ souligné)

Ezéh:el}\?taw Carte 1,15 mm % 0,2 mm
é Mle Au moins 25 ym

.. ABheésif
Constitution

Partie souple

I

&

A spécifier dans la spécificatipn

Stratifiés: concernée
coniductrice Deux faces cuivre de 35 pm

~ N, épaisseur Matériau diélectrigue d’an moins
CUULIIC
isolante: 25 pm

* nombre de feuilles decollage | Chacune d’au moins 25 pm d’épaisseur
Trous Trous métallisés sauf pour I’échantillon C
Traitement de surface A préciser dans la spécification concernée
Remarques Les impressions doivent étre correctement orientées en fonction de la constitu-

tion choisie
Un espace suffisant doit étre prévu autour de la zone d’impression pour mettre
en place un systéme d’indexation
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The structure of the test boards shall be as defined in Table 4.

7.4 Multiple arrangement of the composite test pattern

Where test boards larger (active area) than test boards bearing one composite test pattern
(160 mm X 320 mm) are required, multiple arrangements as shown in Sub-clause 7.3 may be used.
The multiple arrangements shall be such that each corner of the active area of the (multiple) test

board is occupied by a composite test pattern. U

terns s,
1f, 1g

noccupied areas between the composite test pat-

pa - : a-tb—tetde,

Table 4 - Structure of test boards

Test board with:

N
ANy
Six layers \\MW layers

Structure

. Conductor
S ) Rigid i 7
L3
l Fiexible
L4
X1, X3, etc. R‘g'd: Adhesive
X2, X4, etc.
A, 3B, 3
4A, 4B, etc.

L5
L6
Rigid
Cover coal
Conducto

Number of layers

AN

8-10-12-14-16-18-20-22, etc.
(underlined numbers are preferred)

1,15 mm + 0,2 mm

Lamin:

Totalbo t}}s{ness\ \
AN

Not less than 25 pum To be specified in the relevant

X ificati
35 pm copper, both sides specification

thickness

25 um minimum dielectric material
+

Insulafion:

number of adhesive sheets

1 each, 25 ym minimum thickness

Holes

All holes plated-through except for coupon C

Surface finish

To be specified in the relevant specification

Remarks

The patterns shall be correctly oriented according to the method of construc-
tion

Sufficient space shall be provided outside the pattern area to accommodate a
registration system
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Figure 1b
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Figure 1c
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Couche 4 / Layer 4
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Figure 1d
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Figure 1f
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Echantillon B
B Coupon

Echantillon C
C Coupon

3,5

Dimensions ef

Figure 1h

Couches
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Couche

Layer

Dimensions in millimdtres
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